
□ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ 有

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

mm 【 □ □ 】

□ □ 有

□ □ □

【 □ □ 】

□ □ □

【 □ □ 】

□ □ □

□ □

□ 【 □ 無 □ 有 】

□ □

□ □

□ □

□ □ □

□ □

図面資料 無有

1.2t 1.6t その他 (                        t  )

18μm 35μm 70μm その他 (                      μm  )

板          厚

外 層 銅 箔 厚

内 層 銅 箔 厚

プ  リ  ン  ト  基  板   仕  様  書

新規 リピート 改版

御社名: 担当者名: 年       月       日

枚

紙フェノール FR-4 CEM-3 その他 (                           )

基 板 名 称

製 作 枚 数

層          数

基          材

基材メーカー指定

X

18μm 35μm 70μm その他 (                      μm  )

 (                                                             )

片面 両面 4層 その他 (                           )

無

1.0t

無

片面 両面 無

 (                                                         本 )

色 緑 その他 (                                      )

片面 両面 無

白色 その他 (                                      )

鉛フリー半田レベラー

無電解金メッキ その他 (                                                       )

水溶性フラックス 共晶半田レベラー

ルーター加工 その他 (                                                       )

無 有

電解金メッキ  (                      ピン )金端子メッキ

RS-274X その他 (                                                 )

AOI（光学検査）

RS-274D DXF

フライングチェッカー

CADLUS PCB (.COMP形式）

U L マ ー ク

外 形 加 工

チェ ッ カ ー

支 給 デ ー タ

その他連絡事項

外 形 寸 法

V カ ッ ト

レ ジ ス ト

シ　ル　ク

表 面 処 理


